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内容概要

内容简介
《金属基复合材料导论》是到目前为止有关金属基复合材料的生产、组织、性能和
应用的一本最全面的书。
金属基复合材料是一种新型的，对许多工业领域有重要影响
的材料。

金属基复合材料的出现，在一定程度上是以物理冶金原理、界面化学、应力分析和
工艺科学为基础，对金属基复合材料的潜力和局限性的不断了解而出现的结果。
这本
书的目的是对这些材料的显微组织、行为和用法给予介绍。
在每一章中，以基本原理为
基础给出一个简单的大纲，然后是这个领域当前的研究状况的评价。
本书在深入讨论
问题时，虽然把重点放在涉及到的概念和机制上，但同时也介绍了分析处理的数学背
景，包括Eshelby方法。

本书环绕颗粒、短纤维和长纤维增强体，着重金属基复合材料的力学性能，描述了
增强体的存在对刚性、强化和断裂特性的影响，其中包括评价纤维或颗粒的存在对载
荷传递和改善微观组织方面的作用。
本书还介绍了金属基复合材料的其他一些性能，
包括导热和导电性能，抗热冲击、磨损和耐腐蚀的能力等。
对生产和工艺也进行了较为
详细的讨论。
最后两章提供了一些实用的信息，如金属基复合材料研究的专门技术和
商业应用的详细的例子。

这本书主要是针对科学家、工程师、生产的管理人员，尤其是从事一般新材料和金
属基复合材料研究的人员编写的，但它也可以作为研究生和大学生的课本。
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6界面区域
6.1界面粘结强度的重要性
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6.1.2临界应力值
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6.2.1单纤维加载试验
6.2.2其它实验
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7.4.1普遍的断裂途径的观察
7.4.2增强体形状
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7.5.1应变速率
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7.5.3水静压力
参考文献
8传导性能及环境影响
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